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平成 30 年度京都大学ジョン万プログラム 
スタンフォード VIA 留学プログラム 

Design-thinking for Social Innovation (DSI) Program 
募 集 要 項 

 

1. ジョン万プログラムの主旨 
ジョン万学生派遣プログラムは、本学の学生を世界のトップ大学に派遣し、最高水準の学習・研究環

境の下で、自らの課題に挑戦する機会提供を通して、高度な専門性、国際的素養、並びに高い志を育

むことを目指します。派遣先で構築したネットワークを生かしつつ、世界を舞台に活躍する若きリー

ダーの育成が本プログラムの目的です。 

2. 本プログラムについて  
今回募集する Design-thinking for Social Innovation (DSI) Program は、50年前からスタンフォ

ード大学内に所在するVIA（Volunteer in Asia）という米国NPO団体が、日本人大学生向けに実施

するプログラムです。スタンフォード大学で実践型ワークショップに参加しながら、イノベーティ

ブな社会課題解決法を学びます。更に、スタンフォード大学の学生と共にデザイン思考を実践し、

社会課題をテーマとしたプロジェクトに取り組む予定です。日本からの大学生がスタンフォード大

学生と共に参加するプログラムで、全体で約25～30名が参加します。本学からは5名程度を募集し

ます。 

ホームページ：  
https://viaprograms.org/expand-your-boundaries/social-innovation-design-thinking/design-t
hinking-for-social-innovation/ 

3. 期間：2019年3月21日（木）出発～3月31日（日）帰国（予定） 

4. 募集人員：5名程度  
※本プログラムは、京大生以外も参加するプログラムで、全体の人数は約25～30名程度です。 

5. 参加費用 
プログラム参加費用の一部は京都大学より支給 
① プログラム費用の一部、②本学指定の往復航空券代及び③ 海外旅行保険料は自己負担 
 
※渡米・帰国のフライトは本学指定のものに限ります。滞在先も VIA 指定のホテルに限ります。 
※海外旅行保険については大学指定の保険にご加入いただきます。 
 

6. 応募資格：以下の全ての条件を満たしている者 
1) 京都大学に在籍する最終学年を除く学部課程在籍者（学部・専攻分野は問いません。） 
2) 右記のいずれかの英語能力を有する者 IELTS 6.0、TOEFLiBT：80点以上 
3) 日本国籍を有する者、または日本への永住が許可されている者 
4) 将来グローバルに活躍したいという高い志を持つ者 
※ 留意事項：同時期に行われる、他の派遣プログラムとの併願はできません。 
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7. 応募書類と応募方法 
(1) 応募書類： 

① 参加申込書（オンライン申請後に印刷した参加申込書に署名したもの） 
② 学業成績証明書 
③ 成績評価係数算出計算書（※所定の計算書を以下URLからダウンロード） 
④  パスポートの顔写真ページのコピー 
⑤  提出物チェック＆面接希望シート（※所定の用紙を以下URLからダウンロード） 
⑥ 参加志望動機書（※所定の様式を以下URLからダウンロード） 
⑦ 英語能力証明書（IELTS、TOEFLのいずれかの証明書コピーをスキャンしてPDFデータに

してください） 
 

＜様式ダウンロード先 URL＞ 
ジョン万プログラム：http://www.john-man.rp.kyoto-u.ac.jp/student/index.html 
KULASIS（全て PDF ファイル）：https://www.k.kyoto-u.ac.jp/student/  

全学生向け共通掲示板→【留学情報はこちらを Click】 

 (2) 応募方法 
1. オンラインで応募申請 
下記URLよりログイン後、応募申請手順に従って申請を行ってください。 
 
＜オンライン申請URL＞
https://area34.smp.ne.jp/area/p/nita0mjmel1pepbt9/hbbQ7J/login.html 
※ログインIDとログインPasswordは、教育推進・学生支援部 国際教育交流課の窓口で配布

しています。メール・電話でのお問い合わせは、一切受け付けておりません。 

＜応募申請手順＞ 
入力画面→確認画面→印刷画面の順番に進み、印刷・署名をしてください。 
【入力画面】・入力間違いの無いように注意してください。 

・応募書類の内、⑥参加志望動機書を提出書類１の欄に、 
⑦英語能力証明書を提出書類２の欄にアップロードしてください。 

【確認画面】・入力間違いが無いか、再度ご確認ください。 
【印刷画面】・印刷後、必ず署名欄に署名してください。 

 

2. オンライン申請後、応募書類①～⑤を下記提出先に提出期限までに提出してください。 
※提出期限を過ぎての提出書類は一切受け取ることができません。 
※オンライン申請のみでは応募とは認められません。必ず、提出期限内に応募書類を提出してく

ださい。 

 

8. 提出先及び提出期限： 
提出先：教育推進・学生支援部 国際教育交流課海外留学掛 075-753-2488 

（吉田本部構内 教育推進・学生支援部棟 1 階 国際教育交流課） 
提出期限：2018 年 11 月 21 日（水） 午後５時 【厳守】 
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9. 審査及び採否の通知： 
1.本学による選考 （書類の確認及び面接審査）が行われ、採否の通知は応募者全員に通知されます。 
・面接：2018年11月27日（火）16:45～18:00 
   （場所）多目的ホール（吉田本部構内 教育推進・学生支援部棟1階） 
    上記日程のうち、一人10分程度。 
・学内審査結果通知：2018年11月29日（木）（予定） 

2. 京都大学での学内審査に通過した者は、主催団体であるVIAへのオンライン応募申請を行う。 
  ※VIAへのオンライン応募申請締め切りは、現地時間の2019年1月14日（月）です。 

【VIAへのオンライン応募申請方法】 
① 以下URLへアクセスした後、”Application”タブのページへ進んでください。 

・DSIプログラム希望者オンライン応募申請URL： 
https://viaprograms.org/expand-your-boundaries/social-innovation-design-thinking/design

-thinking-for-social-innovation/ 

② 申請ページの指示に従って、申請を完了してください。 

③ VIAによる電話またはスカイプでの英語面接が実施され、この面接に通過した者が、プログラム

に参加することができます。最終合格者については、部局長宛にも通知する予定です。 

④ ※なお、本学審査のみならず、VIAによる審査の合格が大学から補助を受ける条件となります。 

 

10.海外渡航安全説明会（出席必須） 
学内審査合格者は全員出席してください。 
日時：2018 年 12 月 14 日（金）12：10～12：50 
場所：KUINEP 講義室（吉田本部構内 教育推進・学生支援部棟 1 階） 

 

11.合格者オリエンテーション（出席必須） 
学内審査合格後、VIA による審査の合格者は全員出席してください。 
日時：2019 年 3 月 8 日（金） 16：30～18：30（予定） 
場所：KUINEP 講義室（吉田本部構内 教育推進・学生支援部棟 1 階） 

 

12. 問合せ先： 
   国際高等教育院附属 日本語・日本文化教育センター ルチラ・パリハワダナ教授  

E-mail： palihawadana.ruchira.8n＊kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください。） 
 

教育推進・学生支援部 国際教育交流課 海外留学掛  
E-mail： john-mung＊mail2.adm.kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください。） 

 

 


